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数据表



	7000系列
	AP系列
	BP系列
	CMS系列s
	HM系列
	HTS系列
	J系列
	L系列
	LP 系列 – 1400
	LP 系列 – 1410
	LP 系列 – 1420
	美利通
	迷你PEK
	MS系列
	MSS100
	PMD系列
	RPD系列
	RS系列
	RSH系列
	S系列
	贴片系列
	TR系列
	TRVF 系列
	TVC系列





英语
	产品选型指南





日本语
	制品选択ガイド





中文
	产品选择指南

















应用笔记



使用 O 形圈对 TR 系列压力传感器进行密封

本应用说明解释了如何使用 O 形圈为 TR 系列压力传感器建立良好的端面或径向密封。




将 LP 系列压力传感器用于差压或表压

本应用说明解释了如何使用 LP 系列压力传感器测量差压或表压（也称为表压）。




压力传感器桥配置

不同压力传感器电桥配置的优缺点以及每种配置的使用说明。




压力模具的处理和安装

处理、存储和安装 Merit Sensor 裸片压力传感器的最佳方法概述。



使用自动化设备进行回流焊接

使用自动化设备的焊接方法说明，旨在帮助最终用户使用无铅焊料或无铅焊料焊接品质传感器部件。













政策与认证








 冲突矿产政策





 ISO 9001：2015认证





 ISO 14001：2015认证





 ISO 45001：2018认证





 ISO 50001: 2018 认证





 65 号提案声明





 REACH合规





 MEMS 硅芯片的 RoHS3 合规性





 压力传感器封装的 RoHS3 合规性





 使用条款和法律声明







使用案例









 Merit Medical Systems, Inc. 充气装置





 一级汽车供应商压力传感器





 BP 系列血压传感器
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隐私政策
使用条款
合规和监管支持










Merit Sensor 是 Merit Medical Systems 的子公司





 
 



		

					


				
				


	

			
		


		


滚动到顶部





		
		本网站使用cookies。 继续浏览网站，即表示您同意我们使用cookies。
OK了解更多



Cookie和隐私设置








我们如何使用 cookies
我们可能会要求您在设备上设置Cookie。 我们使用cookies在您访问我们的网站时告知我们，您如何与我们互动，丰富您的用户体验以及定制您与我们网站的关系。 

单击不同的类别标题以了解更多信息。 您还可以更改一些偏好。 请注意，阻止某些类型的Cookie可能会影响您在我们网站上的体验以及我们能够提供的服务。



基本网站Cookie
这些cookie是为您提供通过我们的网站提供的服务并使用其某些功能所必需的。

由于这些 cookie 是网站交付所必需的，因此拒绝它们将影响我们网站的运行方式。 您始终可以通过更改浏览器设置并强制阻止本网站上的所有 cookie 来阻止或删除 cookie。 但这将始终提示您在重新访问我们的网站时接受/拒绝 cookie。

我们一次又一次地问您是否要拒绝cookie。 您可以选择退出或选择更好的体验。 如果您拒绝cookie，我们将删除我们域中的所有cookie。

我们在您的域中为您提供存储的Cookie列表，以便您查看我们存储的内容。 出于安全原因，我们无法显示或修改其他域中的Cookie。 您可以在浏览器安全设置中查看这些内容。

如果您不选择加入。我们需要2 cookie来存储此设置。 否则，在打开新浏览器窗口或新选项卡时将再次提示您。

单击以启用/禁用基本站点cookie。



其他外部服务
我们还使用其他外部服务，例如Google Webfonts，Google Maps和外部视频提供程序。 由于这些提供商可能会收集您的IP地址等个人数据，因此我们允许您在此处阻止它们。 请注意，这可能会严重降低我们网站的功能和外观。 重新加载页面后，更改才会生效。

Google Webfont设置：

单击以启用/禁用Google Webfonts。

谷歌地图设置：

单击以启用/禁用Google地图。

谷歌reCaptcha设置：

单击以启用/禁用Google reCaptcha。

Vimeo和Youtube视频嵌入：

点击启用/禁用视频嵌入。



隐私政策
您可以在我们的隐私政策页面上详细了解我们的cookie和隐私设置。 

隐私政策



接受设置仅隐藏通知
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